
第四届全国集成微系统建模与仿真学术交流会

会议通知

第四届全国集成微系统建模与仿真学术交流会，由电子科技大学长三角研究院（湖州）、中国仿真

学会集成微系统建模与仿真专业委员会主办，电子科技大学，电子科技大学先进毫米波技术集成攻关

研究院，杭州电子科技大学射频电路与系统教育部重点实验室，江苏省多维感知信息技术联合实验室，

宽带微波电路高密度集成四川省工程研究中心，雷达探测感知全国重点实验室，微组装技术创新中心，

浙江大学信息与电子工程学院，浙江省半导体行业协会等协办，将于 2025 年 8 月 22-24 日在浙江省湖

州市南浔福朋喜来登酒店举行，会议期间同期举办中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会

2025 年度工作会议及电子科技大学长三角研究院（湖州）集成电路与系统研究中心专委会。

一、组织机构

主办单位

电子科技大学长三角研究院（湖州）、中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会

协办单位

电子科技大学，电子科技大学先进毫米波技术集成攻关研究院，杭州电子科技大学射频电路与系

统教育部重点实验室，江苏省多维感知信息技术联合实验室，宽带微波电路高密度集成四川省工程研

究中心，雷达探测感知全国重点实验室，微组装技术创新中心，浙江大学信息与电子工程学院，浙江

省半导体行业协会

二、大会组委会

大会主席

崔铁军，中国科学院院士

胡 俊，电子科技大学

毛军发，中国科学院院士

赵元富，中国航天科技集团第九研究院

大会副主席

林先其，电子科技大学长三角研究院(湖州)

李文钧，杭州电子科技大学

孙玲玲，杭州电子科技大学

陈红胜，浙江大学

大会执行主席

徐跃杭，电子科技大学 刘 军，杭州电子科技大学 王作佳，浙江大学

大会程序委员主席

张 健，电子科技大学



大会程序委员副主席

李 沫，电子科技大学 周 浩，雷达探测感知全国重点实验室

黄乐天，电子科技大学 赵文生，杭州电子科技大学 陈文超，浙江大学

完整委员会信息请访问：https://www.ncimms.cn/com.html

三、会议日程

8 月 22 日：全天会议签到；中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会 2025 年度工作会议

8月 23日：开幕式，大会报告，特邀报告，大会晚宴及颁奖典礼

8月 24日：分组报告；张贴报告

四、会议注册信息

（一）会议注册费（人民币）

注册类别
早鸟注册费

(截止至 2025 年 7 月 20日 23:59)

常规注册费

(2025 年 7 月 21 日 00:00 起)

普通参会者 1800 元 2100 元

学生参会者 1500 元 1800 元

注：会议期间参会代表食宿、交通自理。

（三）缴费方式

在线注册链接：https://iconf.young.ac.cn/YXbVu，支付可采用银行卡、支付宝、微信等在线付

款方式，也可采用对公银行转账方式。第四届全国集成微系统建模与仿真学术交流会(IMMS 2025)委托

成都亚昂教育咨询有限公司（统一社会信用代码：91510105684572404Q）代收参会费用并代为开具发

票。对公转账信息如下：

成都亚昂教育咨询有限公司

税号：91510105684572404Q 地址：成都市青羊区腾飞大道 51 号 12 栋

银行账号：129316274369 电话：028-86528298

开户行：中国银行成都成飞支行 联行号：104651081260 邮编：610000

五、会务组联系方式

联系人：钟老师

联系邮箱：imms@youngac.cn

联系电话：+86-18628263876

第四届全国集成微系统建模与仿真学术交流会组委会

2025 年 8 月 20 日

https://www.ncimms.cn/com.html
https://iconf.young.ac.cn/YXbVu

